ayment o damages.

C | B | A

PCB hole drillings 16,56+0,1
(PCB top side ) /
Leiterplattenbohrbild 13,8201
( Leiterplatten Oberseite )
11,05+0.1
8,28+0,1
5,54+01 - =)
o o
@1+31 (25x) 2,77+01 & 3
‘ 1 <2
| /- 4y
; R R A o s ™y
664441060 U
@3,1+0.1 (2X) 1,4+01 ‘
4,14+01
6,91+01
9,68+0,1
12,42+0.1
15,19+01
47,04+0,13
53,09*933
47,04+0,13

12,6933

| 1640110089X CONEC ABC |

Technical specification:
Technische Daten:

Working voltage/ 125V AC
Betriebsspannung:
Insultion resistance/ >5GQ

Isolationswiderstand:

Dielectric withstanding 1000 V, 50 Hz, 1 min.

voltage/
Spannungsfestigkeit:
Temperature range/ 55 C...+125C
Temperaturbereich:
Current rating/ 75A (UL)/5A (CSA, VDE)
Strombelastbarkeit:
Mating cycles/ Quality class 1 =500
Steckzyklen: Gltestufe 1
Quality class 2 = 200
Gltestufe 2
Quality class 3 =50
Gltestufe 3
Materials/
Werkstoffe:
Contact/ Cu alloy, Au over Ni
Kontakt:
Insulator/ PBT GF UL 94 V-0, black/schwarz
Isolierkorper:
Shell/ Steel, Sn over Ni
Gehause:

11+03

0,8

+0,02
87023

+0,2
6.1 -0,05

Part no. / Part Marked/ Contact plating/
Art.-Nr./ Bedruckung: Kontakt Veredelung:

Gold Flash over Nickel
164A10089X Gold tber Nickel

20 pin Hard Gold over min. 50 pin Nickel

164B10089X 20 pin Gold tiber min. 50 pin Nickel

30 pin Hard Gold over min. 50 pin Nickel
164C10089X 30 pin Gold tiber min. 50 pin Nickel

5—@ dim. in mm D-SUB Female

25pos. Solder pin straight
Date/patum Name .
drawn/ - D-SUB Buchsenleiste

gez. 30.05.07 Schmidt L
25pol. Lotstift gerade

appd., "
QJ;E_/ 31.05.07 | Mickenbecker

Index: b A6269 11.08.16 JL

Status: InBearbeitung

RoHS & REACH compliant/ konform

scale/Matstab:

21
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